
BST-505 ขนาด​บอล​บัด​กรี​ BGA สําหรับ​การ​เชื่อม​ไมโคร
โทรศัพท์​มือ​ถือ​เครื่อง​มือ​ซ่อม​แซม​ Soldering Ball Diameter
0.2mm-0.65mm






